TEJC Y FICHATECNICA o s
BON COLA DE CONTATO

SAINT-GOBAIN

Descricao do produto

TEK TEIK:! A Cola de Contato Tekbond é um adesivo de contato & base de
00 BOND

borracha de policloropreno desenvolvido para a colagem de varios
%@ 0%35550%50%, tipos de materiais entre si (ex.: madeira-madeira; couro-couro) ou
\ combinados (ex.: madeira-couro). Facil de usar, oferece secagem
rapida, boa resisténcia a dgua e excelente resisténcia inicial.

Indicada para a colagem de laminados decorativos, pisos de

borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em

madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto,

cimento e diversos substratos.

Propriedades fisicas

Aparéncia (visual/ cor): Liquido viscoso ambar.

Composicao: Borracha de policloropreno, resinas sintéticas, solventes
aromaticos e alifaticos.

Tempo de secagem: 15 a 30 minutos, variando de acordo com as condi¢des de
temperatura, umidade relativa do ar e circulagao do ar no
ambiente.

Teor de sdlidos: 21 a 24%.

Viscosidade (Brookfield): 2900 a 3300 cP.

Densidade: 0,855 a 0,880 g/cmé.

Instrucdes de uso e manuseio

1. Se necessario, lixar as superficies para um perfeito nivelamento e melhor penetragdo do adesivo; eliminar qualquer
tipo de sujidade (6leo, poeira, ceras ou tintas) antes da aplicacao;

2. Homogeneizar embalagem ANTES de usar. Aplicar o adesivo em ambos os lados a serem unidades, com auxilio de
pincel ou espatula dentada;

3. Aguardar o tempo de secagem do adesivo (minimo 15 minutos);

4. Certificar-se de que as pecas estdo secas, através do teste do toque (adesivo ndo poderéa ter aderéncia ao dedo).
Apos a secagem total, unir as partes através de pressao uniforme, aplicada no sentido do meio da peca até as bodas;

5. Para um melhor desempenho de colagem, recomenda-se a aplicagdo em dia com temperatura entre 20 — 30°C e
umidade relativa do ar entre 30 — 60%. Temperaturas abaixo de 20°C irdo demandar um tempo de secagem maior, assim
como temperaturas acima de 30°C terdo uma secagem mais rapida;

6. A resisténcia de colagem s devera ser avaliada ap6s 48h da colagem.
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Embalagens disponiveis
A Tekbond disponibiliza embalagem de 200g, 400g, 750g, Galao 2,8 kg e Lata 14kg.

Armazenamento

Validade: 18 meses a contar da data de fabricagao, se armazenado em sua embalagem original, mantida bem fechada
e em um local coberto, seco e temperatura entre 20 e 25°C. Sob temperatura superior a 25°C, o prazo de validade
reduzira.

IMPORTANTE: As informagdes contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitaveis. Nem a Tekbond e nem as
marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informacdes ou pela utilizagao, aplicagcdo ou processamento do produto
aqui descrito. Os usuarios deverdo permanecer atentos aos possiveis riscos decorrentes da utilizagdo imprépria do produto.
Material fornecido pelo exportador do produto.
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